中国国际贸易促进委员会商业行业分会

中国国际商会商业行业商会

	


关于邀请参加“2018年国际微波技术展览会（IMS 2018）”

的通知

（已申请中央中小企业市场开拓资金补贴项目）
各有关单位：

2018年国际微波技术展览会于2018年6月12-14日在美国，费城会议中心举办。该展览会由国际电气与电子工程师协会，国际微波技术与理论学会主办，是IEEE，MTT-S 一年一度的会议及展览活动，也是全球最大的微波会议及展览。展览面积达8万平方米，参展商超过550家。
会议期间同期举办射频集成电路专题研讨会(RFIC)和射频微波测试测量技术研讨会(ARFTG)，以及400多场技术专题讲座、研讨会和小组会议组，涉及微波建模、有源器件、无源器件和微波系统四个技术专题。
IMS是工程技术人员聚会及新技术发明创造展示的重要场地。

展会名称：2018年国际微波技术展览会（IMS 2018）

英文名称：International Microwave Symposium
举办时间：2018年6月12-14日

举办地点：美国，费城（Philadelphia）

主办单位：国际电子电气工程师协会，国际微波理论与技术协会

举办周期：每年一届（每年在不同的城市举办）

中国独家代理：中国国际贸易促进委员会商业行业分会
展品范围：

机电元件、测试及测量仪器、磁性材料及组件、变压器、传感器和微型系统、显示器、显示模块、系统部件、表面封装技术与材料、集成电路设计、芯片加工、半导体生产技术及工艺、微型系统生产技术、电路板、电源开关、组装部件/模块生产技术、计算机硬件、通讯设备及配件、微波技术，各种天线。有源组件，频率转换器，信号发生器，调制解调器，功率放大器，低噪声组件，发射机，接收机。无源组件，传输元件，电线电缆，无源电路元器件，滤波器，磁性元器件与材料，微波光电子产品。雷达与宽带通信系统，无线电蜂窝通信系统，传感器与感应系统。各种电子元器件，组件，零部件和子系统。

参展费用及报名办法：

1．参展费用：

1) 注册费：2000元人民币/公司
2) 展位费：A．3750美金/ 9m2（光地，不含展具）

B．44000元人民币/ 9m2（含展具展位）

展具：1玻璃展柜接待台，1圆桌，3椅子，1垃圾桶，地毯，电源（不含展板）

2．报名办法：
1) 将报名表逐项填写清楚，签字并加盖公章后扫描Email至我会。

2) 收到我会参展确认函后10个工作日内交纳注册费及展位费。
3． 报名截止日期：2018-3-30

4．人员费用：待定

   包括：往返国际机票、酒店住宿、每日三餐费用、交通及司导费用；小费和其它个人支出自理。

收款单位  ：中国国际贸易促进委员会商业行业分会
开户银行  ：中国工商银行北京西单支行
人民币账号：0200013309007101221

项目负责人: 赵进昌
联系人：李扬

电  话：010-66094256

传  真：010-66094223

E-mail： liyang@ciect.com; liyuan@ciect.com 

网  址：www.ciect.com 
地  址：北京市复兴门内大街45号商业贸促会（100801）

展 会 申 请 表 ( 合同书 )
	展览会名称
	□ 2018年国际微波技术展览会（IMS 2018）

	申请面积
	□光地 ________平米 或 □标准搭建展位（9m2）       个

	预选展位
	1.                 2. ________         3. ________

	参展人数
	需参展人数: ______ 人 , 其中业务人员: ______ 人

	单位名称
	中文
	

	
	英文
	

	单位地址
（邮 编）
	中文
	

	
	英文
	

	参展展品
(中英文)
	

	展品运输方式
	□海运 _______ 立方米
	□自带

	主    办    单    位
	参    展    单    位

	中国国际贸易促进委员会商业行业分会
地址：北京市复兴门内大街45号
邮编：100801

电话：010-66094256
传真：010-66094223

联系人：李扬
	联系人：

职务：
E-mail:

http:// 

电话：
传真：

	账户名称:

中国国际贸易促进委员会商业行业分会
开户银行: 中国工商银行北京灵境支行
账号:  0200013309007101221
(主办单位确认章)

年    月    日
	参展单位领导意见:
（签字）

（参展单位盖章）

年    月    日


说明：1、本申请表（合同书）一式二份，经双方盖章确认后即开始具有法律效力。
      2、每个标准展位的参展人数原则上为2人（因公）。
3、本申请表一经确认，请及时交付参展费用，以保证展位的落实。
